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1.介绍

i.MX RT1064处理器包含 4 MB的片上闪存和 1 MB
的片上 RAM。 与 i.MX RT1060不同的是，i.MX
RT1064嵌入了一个 4 MB QSPI闪存，可帮用户节省

电路板空间及简化电路设计。

本文档旨在介绍如何从 i.MX RT1060迁移到 i.MX
RT1064。
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2.总览

i.MX RT1064在芯片中集成了 i.MXRT1060和一个 4 MB QSPI闪存。在迁移期间，请注意以下

事项：

• i.MX RT1064芯片可以直接替代 i.MXRT1060芯片，无需升级硬件。

• i.MX RT1064可以通过内部 QSPI闪存启动，i.MXRT1060可以通过外部闪存启动。

• 需要对链接器文件进行修改。

i.MX RT1060和 i.MX RT1064采用不同的 XIP启动选项，指的是他们通过不同的 FlexSPI模块

启动。 i.MX RT1060使用 FlexSPI，而 i.MXRT1064使用 FlexSPI2。请参见下表，了解启动引

脚、存储映射和引脚复用的差异。

表 1和表 2描述了 i.MXRT1060和 i.MXRT1064的 XIP启动引脚。

表 1. i.MXRT1060 XIP引导选项

周边设备 端口（IO功能） PAD 描述

FlexSPI FLEXSPI_B_DATA3 GPIO_SD_B1_00 用于连接外部 XIP闪存的启动选项。例

如 QSPI闪存、八线闪存和 Hyper闪存

等。

FLEXSPI_B_DATA2 GPIO_SD_B1_01
FLEXSPI_B_DATA1 GPIO_SD_B1_02
FLEXSPI_B_DATA0 GPIO_SD_B1_03
FLEXSPI_B_SCLK GPIO_SD_B1_04
FLEXSPI_B_DQS GPIO_SD_B0_05
FLEXSPI_B_SS0_B GPIO_SD_B0_04
FLEXSPI_B_SS1_B GPIO_SD_B0_01
FLEXSPI_A_DQS GPIO_SD_B1_05
FLEXSPI_A_SS0_B GPIO_SD_B1_06
FLEXSPI_A_SS1_B GPIO_SD_B0_00
FLEXSPI_A_SCLK GPIO_SD_B1_07
FLEXSPI_A_DATA0 GPIO_SD_B1_08
FLEXSPI_A_DATA1 GPIO_SD_B1_09
FLEXSPI_A_DATA2 GPIO_SD_B1_10
FLEXSPI_A_DATA3 GPIO_SD_B1_11

FlexSPI FLEXSPI_A_DQS GPIO_AD_B1_09 另一个启动选项，仅可用于连接 QSPI
闪存。FLEXSPI_A_DATA3 GPIO_AD_B1_10

FLEXSPI_A_DATA2 GPIO_AD_B1_11
FLEXSPI_A_DATA1 GPIO_AD_B1_12
FLEXSPI_A_DATA0 GPIO_AD_B1_13
FLEXSPI_A_SCLK GPIO_AD_B1_14
FLEXSPI_A_SS0_B GPIO_AD_B1_15
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表 2. i.MXRT1064 XIP引导选项

周边设备 端口（IO功能） PAD 描述

FlexSPI2 FLEXSPI2_A_ SS0_B GPIO_SPI_B1_06 连接到内嵌的 QSPI闪存进行启动。
FLEXSPI2_A_ SCLK GPIO_SPI_B0_08
FLEXSPI2_A_ DQS GPIO_SPI_B0_09
FLEXSPI2_A_DATA0 GPIO_SPI_B0_02
FLEXSPI2_A_DATA1 GPIO_SPI_B1_03
FLEXSPI2_A_DATA2 GPIO_SPI_B1_02
FLEXSPI2_A_DATA3 GPIO_SPI_B0_10
FLEXSPI2_RESET_PIN GPIO_SPI_B0_13

表 3显示了 FlexSPI和 FlexSPI2之间的存储映射差异。

表 3. FlexSPI / FlexSPI2内存映射

开始地址 结束地址 大小 描述

7000_0000 7EFF_FFFF 240 MB
MMBMB

FlexSPI2/FlexSPI2密文
6000_0000 6FFF_FFFF 256 MB FlexSPI/FlexSPI密文

从 i.MX RT1060迁移到 i.MX RT1064，引脚复用存在变化，如表 4所示。

表 4.引脚复用变化

周边设备 功能
引脚复用

i.MX
RT1060

i.MX RT1064

FlexSPI2

FLEXSPI2_A_DATA0
GPIO_EMC_

26 GPIO_SPI_B0_02GPIO_SPI_B1_04
GPIO_SPI_B0_02

FLEXSPI2_A_DATA1
GPIO_SPI_B0_12

GPIO_SPI_B1_03GPIO_SPI_B1_03
GPIO_EMC_

27

FLEXSPI2_A_DATA2
GPIO_SPI_B0_06

GPIO_SPI_B1_02GPIO_SPI_B1_02
GPIO_EMC_

28

FLEXSPI2_A_DATA3
GPIO_SPI_B0_10

GPIO_SPI_B0_10GPIO_SPI_B1_01
GPIO_EMC_

29

FLEXSPI2_A_DQS
GPIO_SPI_B0_09

GPIO_SPI_B0_09GPIO_SPI_B1_00
GPIO_EMC_

23

FLEXSPI2_A_SCLK
GPIO_SPI_B0_08

GPIO_SPI_B0_08GPIO_SPI_B1_05
GPIO_EMC_

25

FLEXSPI2_A_SS0_B
GPIO_SPI_B0_05

GPIO_SPI_B1_06GPIO_SPI_B1_06
GPIO_EMC_

24
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如何迁移

表 4.引脚复用器变化

周边设备 功能
引脚复用

i.MX
RT1060

i.MX RT1064

FLEXSPI2_A_SS1_B GPIO_EMC_
22

N/
A

FLEXSPI2_B_DATA0
GPIO_SPI_B0_11 N/

AGPIO_EMC_
13

N/
A

FLEXSPI2_B_DATA1
GPIO_SPI_B0_07 N/

AGPIO_EMC_
14

N/
A

FLEXSPI2_B_DATA2
GPIO_SPI_B0_03 N/

AGPIO_EMC_
15

N/
A

FLEXSPI2_B_DATA3
GPIO_SPI_B0_04 N/

AGPIO_EMC_
16

N/
AFLEXSPI2_B_DQS GPIO_EMC_1

1
N/
A

FLEXSPI2_B_SCLK
GPIO_SPI_B0_01 N/

AGPIO_EMC_
12

N/
AFLEXSPI2_B_SS0_B GPIO_EMC_

10
N/
AFLEXSPI2_B_SS1_B GPIO_EMC_

09
N/
A
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How to migrate

3.如何迁移

由于 i.MX RT1064 XIP通过 FlexSPI2接口启动，链接器文件需要修改。

3.1. 链接器文件修改

如上所述，从 i.MX RT1060迁移到 i.MX RT1064，内存映射发生了变化。

如图 1和图 2所示，在从 i.MX RT1060到 i.MX RT1064的代码迁移过程中，需要将文本空间的基地

址从 0x60000000更新为 0x70000000。

图 1. i.MXRT1060中的链接器文件

图 2. i.MXRT1064中的链接器文件

需要修改
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结论

3.2. XIP闪存启动选项

不要尝试通过 FlexSPI在外部 XIP闪存进行 XIP启动，但仍可以通过 FlexSPI接口连接外部闪

存，可用于保存数据或用于除启动以外的其他功能。

3.3. FlexSPI2引脚复用器更改

i.MX RT1060可以将 FlexSPI2重新映射到外部引脚（SEMC端口）和内部管脚，而 i.MX
RT1064只能将其重新映射到内部管脚（SPI端口）。

注意

从 i.MX RT1060迁移到 i.MX RT1064时，请勿将 FlexSPI2重新映

射到内嵌的闪存连接以外的其他引脚。否则内嵌的 QSPI闪存会

发生故障。

4.结论

本文档介绍了如何从 i.MXRT1060迁移到 i.MXRT1064，这有助于客户轻松地将项目迁移到

i.MXRT1064。
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